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Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/79/009/D/24, ZP/51/WETI/24

Zalacznik nr 4 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa do siedziby zamawiajgcego sprzetu komputerowego dla
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

2. Przedmiot zaméwienia musi by¢ fabrycznie nowy, bez wczesniejszej eksploatacji, sprawny
technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych.

3. Oferta w kazdej czesci musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowaé caty przedmiot tej
czesci zamoéwienia, o ktérg Wykonawca sie ubiega. Oferowany przedmiot zamowienia musi spetniac
wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

4. Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywac sie bedzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ
oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych Zatgcznik nr 3 do SWZ.

5. Zamawiajgcy dokonat podzialu zaméwienia na 8 czesci. Ponizej zostaly opisane wymagania
techniczne zamawianego sprzetu:

Czesé 1: Dostawa 3 szt. serweréw dla KAMS

Poz. 1 Serwery na potrzeby dydaktyki (zamawiana ilo$¢ - 2 sztuki)

1. Obudowa typu middle tower lub wieksza. wewnetrzny gto$nik minimum 1W w obudowie komputera

2. Ptyta gtéwna z podstawkg AMS5 i chipsetem X670, umozliwiajgca instalacje 128GB RAM (4 sloty po
gf;Bc)o najmniej dwoch dyskéw M.2 NVMe, w tym przynajmniej jeden w standardzie PCle 5. Obstuga
h:}';lr;n(i:gj 2.5GbE, obstuga HiFi audio. PCle 4.0 x16 (tryb x4): 1 lub wiecej, obstuga RAID:RAID 0, RAID
I}_écF:zzAr\wlcl)Déc’l:(t))ezprzewodowa: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax). USB 3.0 min. 4 szt.

3. Procesor o wydajnosci Cinebench R20: minimum 150000, 16 rdzeni 32 watki, taktowanie 4500-5700,
Pamiec

L3 >= 64MB, obstugujgcy co najmniej 128GB RAM DDR5 i PCie 5, zintegrowane GPU.

4. Chtodzenie procesora; wentylator >= 120 mm, co najmniej 180 W TDP, gtosnos¢ nie wiecej niz 25
dB (A) przy

maksymalnej predkosci obrotowej

5. Pamie¢ RAM DDR5 >= 6000 MHz CL 32, 4x32GB.

6. Dyski SSD co najmniej 1TB, typu M.2 PCle 5, predko$¢ odczytu: min. 3000 MB/s, predkos¢ zapisu:
min. 2500

MB/s, pojemnos¢: co najmniej 1TB, 2 sztuki.

7. Zasilacz modularny o mocy co najmniej 1000W i standardzie 80 Plus Gold ATX lub lepszy.

8. Dysk SSD SATA co najmniej 3TB, 2 szt.

9. Zestaw bezprzewodowy klawiatura+mysz



a T
’z#&\\

POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKAC]I
| INFORMATYKI

Poz. 2 Serwer (zamawiana ilos¢ - 1 sztuka)

1. Obudowa typu middle tower pozwalajgca na umieszczenie ptyty w standardzie ATX. Wymiary:
wysoko$¢ max. 475 mm, szerokos¢ max. 23 cm.

Wyposazenie: 2 gniazda USB 3.0, 2 gniazda USB 2.0, gniazdo stuchawkowe i mikrofonowe
umieszczone przy gornej krawedzi przedniej sciany obudowy, dostepne od przodu. 2 sloty na napedy
5.25”. W jednym slocie zamontowana kieszeh umozliwiajgca wiozenie dysku SSD 2.5”. Wewnetrzne
kieszenie na min. 4 napedy SSD 2.5”.

2. Piyta gtéwna z podstawkg AM5 i chipsetem X670, umozliwiajgca instalacje 128GB RAM (4 sloty po
32GB) oraz co najmniej dwoch dyskow M.2 NVMe, w tym przynajmniej jeden w standardzie PCle 5.
Obstuga LAN, co najmniej 2.5GbE, obstuga HiFi audio. PCle 4.0 x16 (tryb x4): 1 lub wiecej, obstuga
RAID:RAID 0, RAID 1, RAID 10

tacznos¢ bezprzewodowa: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax). USB 3.0 min. 4 szt. Plyta
zgodna z Windows 11 (modut TPM)

3. Procesor o wydajnosci Cinebench R20: minimum 150000, 16 rdzeni 32 watki, taktowanie 4500-
5700, Pamie¢ L3 >= 64MB, obstugujgcy co najmniej 128GB RAM DDRS5 i PCie 5, zintegrowane GPU.

4. Chtodzenie procesora; wentylator >= 120 mm, co najmniej 180 W TDP, gtosnos¢ nie wiecej niz 25
dB (A) przy maksymalnej predkosci obrotowej

5. Pamie¢ RAM DDRS >= 5600 MHz CL 36, 3x32GB.

6. Dyski SSD co najmniej 2TB, typu M.2 PCle 5, predko$¢ odczytu: min. 7400 MB/s, predkos$¢ zapisu:
min. 7000 MB/s, pojemnos¢: co najmniej 2TB, 2 sztuki.

7. Zasilacz modularny o mocy co najmniej 800W i standardzie 80 Plus Gold ATX lub lepszy.

9. Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Czesc¢ 2: Dostawa 1 szt. serwera dla KSME

Serwer — zamawiana ilo$¢ 1 sztuka.

2 procesory

- Liczba rdzeni: min. 24

- Liczba watkéw: min. 48

- Bazowa czestotliwos¢ procesora: 2,80 GHz

- Maks. czestotliwos¢ turbo: 3,50 GHz

- Cache: 36 MB

- Liczba linkow UPI: 3

- TDP: 230 W

- UPI Speed: min. 11.2 GT/s

- Obstugiwana. wielkos¢ pamieci : 6 TB DDR4-3200MHz
- Obstugiwana liczba kanatéw pamieci: min. 8

- Wersja PCI Express: 4,00

- WynikPassMark — Average CPU Mark: 48330; Single Thread Rating:
2453

pamie¢ RAM

- zainstalowane minimum 128 GB pamieci
- typ pamieci: DD4-3200
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dysk SSD SDD minimum 960 GB PCle/NVMe

Maks. predkos¢ odczytu / zapisu min: 6500 MB/s / 1500 MB/s

zlgcza, funkcjonalnosé:

- Memory System:

* 16 DIMM Silots;

» Obluga 4TB DRAM,;

* 3200/2933/2666 ECC DDR4 LRDIMM;RDIMM,;

- Minmalnie: 1x PCI-E 4.0 x8 LP; 4x PCI-E 4.0 x16 (double-width)
slots; 2x PCI-E 4.0 x16 (single-width) slots

- Drive Bays: Total 8x 3.5" Hot-swapdrivebays. Up to 8 NVMe drives (4
NVMe drives supported by default).

- M.2 Slots: 2x M.2 NVMe or SATA for boot drive only.

- Cooling Fan: 4x Removable heavy duty fans w/ Optimal Fan Speed
Control

- Power Supply: 2x 2200W redundant Titanium level power supplie

2 karty GPU

- GPU memory: 24GB HBM2

- GPU memory bandwidth : 933GB/s

- Interconnect:

* PCle Gen4: 64GB/s

- Max thermal design power (TDP) : 165W

- Form factor : Dual-slot, full-height, full-length (FHFL)
- FP64: 5.2 teraFLOPS

- FP64 Tensor Core : 10.3 teraFLOPS

- FP32: 10.3 teraFLOPS

- TF32 Tensor Core : 82 teraFLOPS | 165 teraFLOPS*
- FP16 Tensor Core : 165 teraFLOPS | 330 teraFLOPS*

Czes¢ 3: Dostawa 1 szt. tableta dla KAMS

Tablet — zamawiana ilos¢ — 1 szt.

Procesor - oparty o architekture A14 Bionic — 6 rdzeni

Ukfad graficzny - 4 rdzeni
Pamie¢ RAM — min. 8 GB

Pamie¢ wbudowana — min. 256 GB

Czytnik linii papilarnych
Przycisk Power

Typ ekranu - Pojemnos$ciowy,
Przekatna ekranu - 10,9"

10-punktowy, IPS, Liquid Retina

Rozdzielczos¢ ekranu - 2360 x 1640
Ekran bez powtoki antyodblaskowe;j

tacznosé

Wbudowany modem 5G
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Modut Bluetooth 5.2
Nawigacja satelitarna
GPS

AGPS

Czujniki

Akcelerometr

Barometr

Czujnik swiatta
Magnetometr

Zyroskop

Zigcza
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USB Type-C - 1 szt.

Ztgcze stacji dokujgcej - 1 szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.

Aparat:

12.0 Mpix — przéd — na diuzszym boku obudowy
12.0 Mpix - tyt

Rozdzielczo$¢ nagrywania wideo:

UHD 4K (do 60 kl./s)

Dodatkowe informacje:

Wbudowane cztery gtosniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Touch ID

Mozliwosé wykonywania potgczen telefonicznych
Obstuga Apple Pencil gen. 1

Obstuga karty eSIM
Aluminiowa obudowa

Wymiary:

Szerokos$é — 179-180 mm
Wysokos¢ — 248-249 mm

Grubos$¢ - 7 mm
Waga — max. 483 g

Dodatkowe wyposazenie:

tadowarka
Kabel USB Type-C

Rysik zgodny z Apple Pencil (1. generacji)

Etui z klawiaturg BEZ gtadzika

Czesé 4: Dostawa 1 szt. laptopa dla KASK

Komputer przenosny

Komputer przenosny z zainstalowanym systemem
operacyjnym
Partycja recovery ( opcja przywrdcenia systemy z dysku )

System operacyjny

Wstepnie zainstalowany system operacyjny:

- obstuga minimum 512 GB pamieci RAM, obstuga
dotykowego monitora

-obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

-funkcja szyfrowania dysku

-ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server
-obstuga pakietow jezykowych, obstuga dotykowego interfejsu
i klawiatury

-mozliwo$¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez
producentow oprogramowania uzytkowanego przez
Politechnike Gdanska:

-National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens
SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk
3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw,
CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project,
Vmware Vsphere Client
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Procesor ¢ Wydajnos¢ obliczeniowa w tescie PassMark-G3D Mark

minimum 29279

punktow. Wynik testu musi pochodzi¢ ze strony
www.cpubenchmark.net z okresu od dnia opublikowania przetargu do
dnia skfadania ofert lub zosta¢ potwierdzony za pomocg testu
PassMark-G3D Mark, wykonanego na sprzecie dostarczonym przez
dostawce w siedzibie zamawiajgcego.

e  Minimum 14 rdzeni ( performance 6 /efficient 8 )
Minimum 20 strumieni
Minimalna czestotliwos¢ 5,40 GHz
Minimum 24MB pamieci
Maksymalna temperatura rdzenia 100 C
Maksymalna temperatura obudowy 72 C
Minimalna moc bazowa procesora 45W
Minimalny obstugiwany rozmiar pamieci 96 GB
Obstugiwane pamieci DDR5 5200

Pamiec¢ operacyjna

e Minimum 64 GB zainstalowanej pamieci RAM DDR5 5200
MHz SODIMM

Dysk e Zainstalowany minimum 2TB SSD dysk z interfejsem M.2
NVMe PCle 4.0 4x
Wyswietlacz e NIE DOTYKOWY

e Przekatna ekranu 15,6 “
e Rozdzielczos¢ matrycy minimum
1920 x 1080 ( FHD )
¢ Matowa powtoka matrycy
Rodzaj matrycy IPS
LED
Podswietlenie matrycy wynoszgce minimum 400 nitow
Matryca z pokryciem barw 100 % sRGB
Kamera 5MP IR podczerwien Full HD
Czujnik swiatta otoczenia

Karta graficzna

Komputer nie moze posiadac¢ zintegrowanej karty graficzne;j.
Komputer musi posiada¢ dedykowang karte graficzng o ponizszych
parametrach :
e Minimum 4608 jednostek cieniujgcych
e Minimum 144 rdzeni gtebokiego
uczenia
e Minimum 36 rdzeni 3- ej generacji stuzgcych do $ledzenia
promieni w czasie rzeczywisty
e  Minimum 8GB pamieci GDDR6
VRAM ( z opcjonalnym EEC)
e Szerokos¢ magistrali pamieci 128Bit
e Czestotliwos¢ pamieci minimum 16000 MHz
e Obstugtujgca DirectX 12 Ultimate , Shader6.7 , OpenGL 4.6 ,
OpenCL 3.0 ,Vulkan 1.3
e PassMark-G3D Mark minimum 16877
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punktéw. Wynik testu musi pochodzic¢ ze strony
www.cpubenchmark.net z okresu od dnia opublikowania przetargu do
dnia skfadania ofert lub zosta¢ potwierdzony za pomocg testu
PassMark-G3D Mark , wykonanego na sprzecie dostarczonym przez
dostawce w siedzibie zamawiajgcego.
Porty e Thunderbolt 4( z Display Port) / USB 4/ USB-c —
minimum 1 szt
e USB30(typA)-
minimum 3 szt
e HDMI -minimum 1 szt.
e RJ-45 (LAN ) — minimum 1 szt
e Combo jack — minimum 1 szt
e DC -in (wejscie zasilania ) — 1 szt
Usb
e WiFi AX211 6 E + Bluetooth 5.3
e LAN 10/100/1000
Audio e Glosniki stereo dostrajane przez Bang and Olufsen — minimum
2 szt
e Mikrofon macierzy podwdjnej — minimum 2 szt
Klawiatura o Podswietlana klawiatura kolor biaty
e Szyfrowanie TPM 2.0
e Czytnik lini papilarnych
e Czytnik Smart Card
e Wydzielona klawiatura humeryczna
e Wielodotykowy , intuicyjny touchpad
Wymiary, kolor waga e Kolor obudowy srebrny
e Szeroko$é minimum 350 mm -maksimum do 360 mm
e Gtebokos¢ minimum 230 mm -maksimum 240 mm

o Wysoko$¢ minimum 20 mm —
maksimum 25 mm
e Waga minimum 1,80 kg -maksimum 2,20 kg
e Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg ( port Kensington NanoSaver

)

Akumulator i zasilanie

e Bateria litowo — polierowa minimum 6-cio komorowa o
pojemnosci minimum 83 Wh
e Minimalny czas pracy na baterii 13h

Akcesoria

e Oryginalny zasilacz producenta laptopa wraz z przewodem
zasilajgcym

e Torba w kolorze czarnym, z zapieciem na zamek btyskawiczny
kompatybilna z wielko$cig komputera o wymiarach komory na
laptopa minimum 375 x 260x 39 mm ,posiadajgca dodatkowg
przednig kieszenh z przeszyciami w kolorze czerwonym ,
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Wymiary zewnetrzne minimum 420 x 380 x80 mm, a maksimum 430 x
390 x 90 mm
Waga w przedziale 0,6 do 0,7 kg

- sensor optyczny

- rozdzielczo$¢ minimum 4000 dpi

- przyciskow programowalnych minimum 5 szt o zywotnosci minimum
10 milionéw Kliknie¢

- rolka przewijania minimum 1 szt

- dioda sygnalizacyjna LED

- interfejs Bluetooth 2.4 GHz z zasiegiem do minimum 10 m

AA z czasem pracy do minimum 24 miesigce

- profil praworeczny

- posiadajgca antyposlizgowe panele boczne

- do myszki dotgczony nanoodbiornik tego samego producenta co
mysz

- posiadajgca oprogramowanie producenta stuzgce do personalizacji
ustawien myszy

wykonana z poliestru , oraz posiadajgca odpinany pasek na
ramie i wzmacniane rgczki

e Myszka bezprzewodowa :

- zasilana maksymalnie 1 szt bateria

- posiadajgca certyfikat Works With Chromebook
- kolor grafitowy

- dtugos¢ minimum 105 mm / maksimum 110 mm
- szeroko$¢ minimum 60mm / maksimum 65 mm
- wysoko$¢ minimum 38 mm / maksimum 40 mm
- waga w granicach 95-105 gram

Czes¢ 5: Dostawa 1 szt. serwera dla KSMM

procesor

- procesor x86 zapewniajgcy w testach Cinebench R23: minimum 6300
punktéw w tescie xCPU i minimum
1500 punktow w tescie 1 rdzenia

- mozliwo$¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych

- sprzetowe wsparcie technologii wirtualizaciji

Pamie¢ RAM

- minimum 16 GB pamieci

dysk SSD

- SDD minimum 512 GB
- Sekwencyjny zapis i odczyt minimum 1000 MB/s

ztgcza, funkcjonalnosé i
wyposazenie

- minimum 2 ztgcza cyfrowe grafiki

- minimum 5 portéw USB, z czego min. 1 USB-C

- port Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

- wbudowana karta bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11ac

- zestaw adapteréw umozliwiajgcy jednoczesne podigczenie dwdch
monitoréw HDMI (jesli wymagane)

- obudowa dostosowana do montazu z tylu monitora, suma wymiaréw
obudowy nie wieksza niz 42 cm

Bezpieczenstwo

- Dedykowany lub zintegrowany modut sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania kluczami szyfrowania, stuzgcy do szyfrowania plikéw na
dysku twardym

- zlgcze linki zabezpieczajgcej, w przypadku innego standardu niz
Kensingtone dodatkowo zgodna linka zabezpieczajgca zamykana na

klucz
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oprogramowanie i
kompatybilno$¢é

obstuga i sterowniki dla Windows 10 w wers;ji 64-bit.

obstuga i petna kompatybilnos¢ z systemem Ubuntu

sterowniki producenta komputera lub bezpfatne firm trzecich do
wszystkich elementéw sktadowych komputera dla ww. systemdw
operacyjnych

system operacyjny - wstepnie zainstalowany system operacyjny:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

- funkcja szyfrowania dysku

- ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server
- obstuga pakietéw jezykowych

- obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury

Czes¢ 6: Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego dla KSMM na potrzeby projektu POLONEZ
BIS

Komponent Opis
Procesor (CPU) Procesor sredniej do wysokiej klasy przeznaczony do gier
i zadan wielozadaniowych, z wielordzeniowg i
wielowatkowg architekturg. Powinien zapewniaé
konkurencyjng wydajnos¢ w aplikacjach jedno i
wielowatkowych.
Pamie¢ (RAM) 32GB zestaw pamieci o wysokiej predkosci,
dwukanatowy, o niskim opdznieniu i czgstotliwosci okoto
3200 MHz, niezawodny i kompatybilny z réznymi ptytami
gtéwnymi.
Przechowywanie danych Gtéwna pamiec: 1 TB dysk SSD NVMe M.2 oferujacy
wysokie predkosci odczytu/zapisu, odpowiedni do
szybkiego uruchamiania systemu i aplikaciji.
Dodatkowa pamie¢: 4 TB dysk HDD
Karta graficzna (GPU) Nowoczesna karta graficzna $redniej klasy do gier i
aplikacji kreatywnych na rozdzielczosci 1080p do 1440p,
z zaawansowanymi funkcjami i wystarczajgcg ilo$cig
VRAM. 8GB -12 GB
Plyta gtéwna Solidna ptyta gtéwna z chipsetem obstugujgcym
wspotczesne funkcjonalnosci, takie jak PCle 4.0, wiele
slotéw RAM i M.2, stabilne dostarczanie energii i opcje

tacznosci.

Zasilacz (PSU) Okoto 650 W, wydajny i niezawodny z certyfikatem 80
PLUS

System chtodzenia Efektywny system chtodzenia utrzymujacy optymalng

temperature procesora, najlepiej cichy i wydajny cooler
powietrzny, kompatybilny z procesorem i obudowsa.
Obudowa Obudowa s$redniej wielkosci zapewniajgca dobrg
cyrkulacje powietrza, zarzadzanie kablami i estetyke,
dostosowang do wszystkich komponentéw i przysztych

ulepszen.
Zgodnosé z systemami system operacyjny:
operacyjnymi i standardami wstepnie zainstalowany system operacyjny:

obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta
funkcja szyfrowania dysku

ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows
Server

obstuga pakietow jezykowych
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obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury
mozliwos$¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie
techniczne dla zaoferowanego systemu operacyjnego
Swiadczone przez producentéw oprogramowania
uzytkowanego przez Politechnike Gdanska: National
Instruments LabView, Siemens NX, Siemens
SolidEdge, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor,
Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe
Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office
Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere
Client

Monitor

rozmiar minimum 24-27 cali

typ ekranu: ptaski

jasnos¢ minimum 250 cd/m2

czas reakcji plamki maksymalnie 5 ms
ztacze cyfrowe DVI

ztgcze Display Port

e zlgcze HDMI

przewdd do podtgczenia monitora do komputera

Klawiatura i Mysz

klawiatura bezprzewodowa
ptaska z klawiszami numerycznymi

mysz bezprzewodowa — ergonomiczna,
minimalna rozdzielczos¢ pracy co najmniej 1000 dpi,
maksymalna rozdzielczo$¢ pracy co najmniej 4200 dpi

Czesé 7: Dostawa 1 szt. serwera multimedialnego dla KSMM

Serwer z kartg graficzng wspierajaca technologie sledzenia promieni RTX i architekture CUDA

procesor

procesor zapewniajgcy komputerom, w testach Cinebench R15:
minimum 6140 punktéw w tescie xCPU i minimum 330 punktéow w
tescie przy uzyciu jednego rdzenia

mozliwos¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzetowe wsparcie
technologii wirtualizacji wraz z wsparciem dla bezpo$redniego
uzycia urzadzen peryferyjnych (dysku, kart graficznych, kontrolera
sieciowego)

Posiadajgcy przynajmniej 24 rdzenie

Posiadajgcy przynajmniej 32 watki

TDP na poziomie nie mniejszym niz 120W

Obstugujacy przynajmniej 128 GB pamieci RAM

Kompatybilny z gniazdem ptyty gtéwnej specyfikowanej ponizej

karta graficzna

obstugujaca technologie Real-Time Ray Tracing,
posiadajgca co najmniej 16 GB pamieci RAM
przynajmniej 9700 procesoréw strumieniowych
Przynajmniej 110 jednostek ROP

Przynajmniej 300 jednostek teksturujgcych
Przynajmniej 75 rdzeni RT

Przynajmniej 300 rdzeni Tensor
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Posiadajgce przynajmniej jedno ztgcze HDMI i przynajmniej 3
ztgcza DisplayPort

Tréjwiatrakowe chtodzenie

Taktowanie rdzenia w przedziale 2200 -2300 MHz
Taktowanie w trybie boost nie mniejsze niz 2500 MHz
Wielkos¢ karty nie przekraczajgca 2,5 slota

Maksymalna dtugos¢ karty 356 mm

pamie¢ RAM — 128GB

pojemnosc¢ przynajmniej 128GB w czterech modutach,
taktowanie przynajmniej 5200 MHz,

opdznienie CL nie wigksze niz 40

kompatybilna z ptytg gtéwng specyfikowang ponizej

dysk SSD - 2TB

dysk SSD z interfejsem PCI Express NVMe 4.0 x4 typu M.2 2280,
pojemnosc¢ przynajmniej 2 TB,

predkos¢ odczytu przynajmniej 5150MB/s

predkosé¢ zapisu przynajmniej 4850 MB/s

Odczyt losowy - przynajmniej 650000 IOPS

Zapis losowy — przynajmniej 800000 IOPS

Nominalny czas pracy — przynajmniej 1.75 min godzin
Wspotczynnik TBW — przynajmniej 1200 TB

Przynajmniej 5 lat gwarancji producenta

ptyta gtéwna

Posiadajgca nastepujgce ztacza wewnetrzne

Posiadajgca nastepujace ztgcza na panelu tylnim:

format ATX

Plyta  posiadajgce  wymiary (szerokos¢, gilebokosé) nie
przekraczajgce 245 mm i 305 mm

obstugujaca co najmniej 128 GB pamieci RAM z taktowaniem od
4800 MHz do 7200 MHz,

przynajmniej 4 sloty na pamie¢ RAM,

przynajmniej 3 sloty PCI Express x16

Przynajmniej 1 slot PCI Express x1

Przynajmniej 4 ztgcza M.2

Przynajmniej 4 ztgcza SATA 3

Wbudowany kontroler RADI obstugujgcy RADI 0,1,10 oraz 5
Posiadajgca Bluetooth oraz Wi-FI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Przynajmniej 2 ztacza USB 2.0
Przynajmniej 1 ztgcze USB 3.2 Gen 1
Przynajmniej 1 ztgcze USB-C 3.2
Przynajmniej 1 ztgcze Thunderbolt AIC

Przynajmniej 2 ztacza USB 2.0

Przynajmniej 4 ztgcze USB 3.2 Gen 1

Przynajmniej 4 ztgcze USB 3.2 Gen 2

Przynajmniej 1 ztgcze USB-C 3.2

Przynajmniej po jednym ztgczu HDMI oraz DisplayPort

ztgcza, funkcjonalnosé
i wyposazenie

Obudowa typu Full Tower:

- umozliwiajgca montaz piyt typu ATX,

- posiadajgca przynajmniej 2 wiatraki chtodzgce na przednim
panelu oraz jeden na tylnym o $rednicy nie mniejszej niz 140
mm oraz

- posiadajgca mozliwosé rozbudowy o przynajmniej 1 wiatrak
(140mm) na panelu przednim, 2 (120mm) na panelu
bocznym, 2 (140mm) na panelu dolnym oraz 3 (140 mm) na
panelu gérnym
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Zasilacz posiadajacy moc przynajmniej 1000W:

Chtodzenie aktywne,

przynajmniej 7 wnek wewnetrznych na dyski HDD w formacie
3.5,

Przynajmniej 15 wnek wewnetrznych na dyski 2,5”,
Posiadajgca na panelu przednim przynajmniej 2 x USB 2.0
oraz 2 x USB 3.0

nieprzekraczalne wymiary szeroko$¢ - 250 mm, gtebokos$¢ -
580 mm, wysokos$¢ - 585 mm

waga nie wiekszg niz 20 kg

obudowa posiadajgca wyciszenie

obstugujaca karty graficzne o dtugosci do 47 cm
Obstugujgca chtodzenie CPU do wysokosci 18,5 cm

Standard ATX,

certyfikat sprawnosci 80 Plus Platinium,

filtry: przeciwprzecigzeniowy, przeciwprzepieciowy
i przeciwzwarciowy

w petni modularny

gto$nos¢ w obcigzeniu nie przekraczajgca 26 dB(A)

kompatybilne z procesorem specyfikowanym powyzej
przynajmniej 6 cieptowoddéw o Srednicy nie mniejszej niz 6
mm

przynajmniej 2 wiatraki o $rednicy nie mniejszej niz 140mm
z predkoscig obrotowg nie przekraczajgcg 1500 obr./min
Przeplyw powietrza (SFM) na poziomie nie mniejszym niz
67,5

deklarowana zywotnos¢ producenta przynajmniej 150000 h
nieprzekraczalne wymiary : szerokos¢ - 150 mm, wysokos¢ -
170 mm, gtebokos$¢ -165 mm,

TDP przynajmniej 220 W

Maksymalny poziom hatasu nie przekraczajgcy 25 dB(A) w
trybie pracy

Waga nie przekraczajgca 1320 g

oprogramowanie i
kompatybilnosé

- obstuga i petna kompatybilno$¢ z systemem specyfikowanym ponizej
sterowniki producenta komputera lub bezptatne firm trzecich do wszystkich
elementow sktadowych komputera dla ww. systeméw operacyjnych

system operacyjny

- wstepnie zainstalowany system operacyjny 64 bitowy:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta
funkcja szyfrowania dysku
obstuga pakietéw jezykowych
obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury
mozliwos¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez
producentéw oprogramowania uzytkowanego przez Politechnike
Gdanska:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge,
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe
Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office,
Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client

11
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Czes¢ 8: Dostawa 8 szt. kart graficznych dla KSMM

8 szt. kart graficznych na potrzeby stacji roboczych do przetwarzania multimediow

RAM oraz rdzenie

posiadajgca co najmniej 12 GB pamieci RAM
przynajmniej 5800 procesoréw strumieniowych
przynajmniej 64 jednostki ROP

przynajmniej 184 jednostki teksturujgce
przynajmniej 46 rdzeni RT

przynajmniej 184 rdzeni Tensor

Obstugiwane
technologie

obstugujgca technologie Real-Time Ray Tracing oraz DLSS 3

Taktowanie

taktowanie rdzenia przynajmniej 1920 MHz
taktowanie rdzenia w trybie boost nie mniej jak 2550 MHz
efektywne taktowanie pamieci nie mniej niz 21000 MHz

Posiadane ztgcza

przynajmniej 3 wyjscia typu DisplayPort 1.4a
przynajmniej 1 wyjscia typu HDMI 2.1
ztagcze zasilania 8 pin

Rozmiar

rozmiar nie przekraczajgcy wymiaréw (dtugosc¢, szerokos$é, wysokosé
w mm.) — 270x135x51

zajmujgca maksymalinie 2,6 slota

dwuwiatrakowe chtodzenie

Kompatybilnosc

kompatybilna z posiadanymi ptytami B360 AORUS GAMING 3
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